
Simprint Nanotechnologies: 

ナノインプリント用高速シミュレーションソフト

Ｓｉｍｐｒｉｎｔソフトウエアは、実際のファブでの試作の前に、ナノインプリントリソグ
ラフィで重要なパラメータである温度、圧力、処理時間等の情報を与えます。
Ｓｉｍｐｒｉｎｔソフトウエアは、適性なスタンプ種やレジスト、さらにはパターンレイア
ウトの設計指針を与えます。
これにより、スタンプの実作成を繰り返す事無く、最適なプロセス設計を迅速に
行え、開発期間の大幅な短縮と、開発コストの大幅な削減を実現致します。

ナノインプリントプロセス開発の効率化・高速化を強力にサポート

レジストモデル
スタンプレイアウト

デザイン
プロセスパラメータ

シミュレーションエンジン
分解能・スピードのバランス選択(シミュレーション速度は、有限要素法の1000文の1)

シミュレーション結果は、プロ
セス条件、及びスタンプデザ
イン最適化へフィードバック

Simprintシミュレーション適用によるNILプロセス開発フロー

テストロット



ユーザーフレンドリなインターフェイス - 容易な解析をサポート

RLT 断面RLTマップ

Section

キャビティ充填状態 キャビティ充填経時状態

RLT(residual layer thickness), スタンプ凹部へのレジスト充填状態、スタンプｰレジスト間の加
圧状態をカラーマップ表示

上記情報のクロスセクション表示

インプリント中の平均ＲＬＴ及びスタンプ面内RLT分布を表示

インプリント中の凹部充填状態を表示

主要パラメータのマップ、グラフ、動画をアウトプット

• PMMA インプリント 495 kg/mol, 165°C, 40 MPa, 1分間

ＭＩＴ開発

任意スタンプ材料・
膜厚に対応

熱・ＵＶ硬化両レジ
ストタイプに対応

個別パターンから
チップスケールまで
幅広い対象

シミュレーション結果と実転写との整合性実証

HTL Co. Japan Ltd.
Techno Bldg. 3F, 2-16-6 Akebono-cho,

Tachikawa-city, Tokyo  190-0012 Japan

Tel: 042-523-2871 Fax: 042-523-2803

e-mail: sales@htlco.co.jp
URL : http://www.htlco.co.jp 


